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Napylarka próźniowa
Balzers 1
145x110x190(250)cm

SP

G1  x3

W
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- SPRĘŻONE POWIETRZE
- TEMPERATURA 20°C (±5°C)
- WILGOTNOŚĆ 20-80%
- WODA ZB
- KANALIZACJA TECH.
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- SPRĘŻONE POWIETRZE
- TEMPERATURA 20°C (±5°C)
- WILGOTNOŚĆ 20-80%
- WODA ZB
- KANALIZACJA TECH.

- SPRĘŻONE POWIETRZE
- AZOT TECHNICZNY N2 (zbiornik)
- PRÓŻNIA
- DETEKCJA O2,
- S. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- TEMPERATURA 21°C (±3C)
- WILGOTNOŚĆ 40%-50%
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa
- ISO 7
- WODA ZB
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WYMIARY URZĄDZEŃ
- DO POTWIERDZENIA

- SPRĘŻONE POWIETRZE
- AZOT TECHNICZNY N2 (zbiornik)
- PRÓŻNIA
- DETEKCJA O2,
- S. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- TEMPERATURA 20-25°C
- WILGOTNOŚĆ <65%
- STAŁY MONIT. T/RH/Pa
- ISO 6
- OŚWIETLENIE ŻÓŁTE

G1  x1
GL x1

Urządzenie do
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Dyfraktometr (istniejący)
PANalytical / X'Pert PRO
System
137x114x181cm 1050kg
+ fund. wibroizolowany

Dyfraktometr (nowy)
137x113x198cm 1150kg
+ fund. wibroizolowany
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Air shower
120x120x210

Die Bonder + komora
laminarna
130x180x206(236)cm
2200kg

Strefa obsługi

G2 x1

G1  x1

SP

W
-Z
BN2PR

- ISO 8
- STAŁY MONIT.
T/RH/Pa

+

++

C
hi

lle
r

D
ie

 B
on

de
r

50
x6

0x
10

0c
m

Po
m

pa
pr

óż
ni

ow
a

D
ie

 B
on

de
r

40
x6

0x
50

cm

SR
-6

0/
80

m
ob

iln
y

m221.94
DIE BONDERU1.06b

90
+5

0
21

0

KD
S ----
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- SPRĘŻONE POWIETRZE
- AZOT TECHNICZNY N2 (zbiornik)
- DETEKCJA O2,
- S. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- TEMPERATURA 20°C (±2°C)
- WILGOTNOŚĆ 35%-65%
- WODA ZB
- WODA DEMI

- SPRĘŻONE POWIETRZE
- AZOT TECHNICZNY N2 (zbiornik)
- DETEKCJA O2,
- S. OPTYCZNO-AKUSTYCZNA
- TEMPERATURA 21°C (±4C)
- WILGOTNOŚĆ 20%-80%
- WODA ZB

G1 x2

G1 x2

GLx2
G1  x2

G1  x2

G1  x2

System do
oczyszczania

wody do
piły i myjki

60x160x160cm

G1  x1

SZ
-1

20
SZ

-1
20

SZ
-6

0

SZ
-1

20
SZ

-1
20

Rezerwa powierzchni
System uzdatniania wody

W-Z
K

Piła do cięcia
podłoży
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G1  x1

G1 x2
G2 x2 G2 x2

G1 x2
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N2
Pistolet
azotowy

Air shower
120x120x210

PR
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90
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90
210

90
210

W-ZB

S

S

METALIZACJA OBRÓBKA MECHANICZNA MONTAŻ ELEKTRONOLITOGRAFIA B. RENTGENOWSKIE

- POZIOM WYKOŃCZONY
- POZIOM SUROWY

- WEJŚCIA DO BUDYNKU GŁÓWNE / POMOCNICZE

- POZIOM WYKOŃCZONY

- POZIOM SUROWY

- SPADEK

W - WODA CIEPŁA / ZIMNA / KAN. SANITARNA

K - ODPŁYW KANALIZACJA SANITARNA

- AZOT

- TLEN

- ARGON

GAZY TECHNICZNE:

- HEL

- GNIAZDO ELEKTR. 230V

- GNIAZDO ELEKTR. 400V

- GNIAZDO TELEFONICZNE

- GNIAZDO LAN

- SPREŻONE POWIETRZE (CENTRALNIE)SP

N2

He

Ar

O2

G1

G2

GL

GT

BK - BIURKO KOMPUTEROWE

SR - STÓŁ ROBOCZY (60 / 90 / 120 / 150)

ZL - ZLEW LABORATORYJNY

SZ - SZAFKA

L - LODÓWKA

L+Z - LODÓWKA Z ZAMRAŻARKĄ

SZB - SZAFA BEZPIECZNA NA BUTLE (60 / 90 / 120)

KŚ - KUBEŁ NA ŚMIECI, WOLNOSTOJĄCY

U - UMYWALKA

WYPOSAŻENIE MEBLOWE LABORATORYJNE I BIUROWE:

+0.00
-0.15

± 0.00

0.15-

15%

Z - ZAMRAŻARKA

SZO - SZAFA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI (60 / 90 / 120)

R - REGAŁ Z PÓŁKAMI

SW / SM - STÓŁ ANTYWIBRACYJNY

GAZ - PODŁĄCZENIE GAZÓW TECHNICZNYCH

- LABORATORIA - EPITAKSJA

- LABORATORIA - FOTONIKA

- LABORATORIA - PRZYRZĄDY GaN

+30

D - DYGESTORIUM (120/150)

SZW - SZAFKA WISZĄCA

- WYPUST KABLOWY 400VG2 WP

- WYPUST KABLOWY 230VG1WP

- FOSFOROWODÓR

As
H3

PH3

- AMONIAKNH3

+15 0

- WODÓRH2

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE:

- OCZOMYJKA

- NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA

OM

NB

- PODŁĄCZENIE WODY DEMINERALIZOWANEJW-DEMI

- PODŁĄCZENIE WODY CIEPŁEJW-C

- PODŁĄCZENIE WODY ZIMNEJW-Z

- PODŁĄCZENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY / SŁUPY

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE - SYSTEMOWE CLEANROOM

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE - SYSTEMOWE G-K

- WYRZUTNIA POWIETRZA 20CM NAD POSADZKĄ

- WPUST KANALIZACYJNY

- ARSENOWODÓR

- AZOT (CIEKŁY)LN2

- PRÓŻNIAPR

SiH4

N2O

SF6

CHF3

CH4

SiCl4

BCl3

- SILAN 100%

- METAN

- TRIFLUOROMETAN

- PODTLENEK AZOTU

Cl2 - CHLOR

- HEKSAFLUOREK SIARKI

- SILAN 5% / HEL 95% / AZOT 95%

- TRICHLOREK BORU

- TETRACHLOREK KRZEMU

- TETRACHLOREK SIARKISF4

- TETRAFLUOROMETANCF4

WYPOSAŻENIE SANITARNE:

KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA:
- KASKADA CIŚNIEŃ

SCHEMAT FUNKCJONALNY:

LEGENDA OGÓLNA:

- DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

- DRZWI Z FUNKCJĄ SAMOZAMKNIĘCIA (SAMOZAMYKACZ)

KD

S

- DRZWI Z BLOKADĄ KRZYŻOWĄBK

UPS C / L - ZASILANIE UPS LOKALNIE (L) LUB CENTRALNIE (C)

CO2 - DWUTLENEK WĘGLA

SM - STÓŁ ANTYWIBRACYJNY

P1 - PRZYSTAWKA Z PÓŁKAMI

- WYPOSAŻENIE ZLOKALIZOWANE POD BLATEM

- WYPOSAŻENIE ZLOKALIZOWANE NA BLACIE LUB POSADZCE

- PROJ. ŚCIANY MUROWANE / ZAMUROWANIA

- POMIESZCZENIA BIUROWE

- POMIESZCZENIA SOCJALNE / ZESPOŁY SANITARNE

SZOT - SZAFA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI TOKSYCZNE (60 / 90 / 120)

- BROMOWODÓRHBr

- BUTENC H84

- PODŁĄCZENIE WODY DEZJONIZOWANEJW-DI

- PODŁĄCZENIE WODY ZIĘBNICZEJ

WS - STÓŁ WARSZTATOWY (210 / 170/ 150 / 120)

W-ZB

- SPREŻONE POWIETRZE MEDYCZNESPM

RZ - RZUTNIK

- POMIESZCZENIA WARSZTATOWE

- RAMIĘ ODCIĄGOWERO

KT - ODPŁYW KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

H2S - SIARKOWODÓR

- OKNO Z FUNKCJĄ NAPOWIETRZANIA

- KLAPA ODDYMIAJĄCA

ON

KO

80%CF4
20%O2

5%SiH4
95%He

- TETRAFLUOROMETAN 80% / TLEN 20%

- DRZWI W ODPORNOŚCI OGNIOWEJEI30

- DRZWI DYMOSZCZELNES200

- OBSZAR POZA ZAKRESEM ZMIAN ARANŻACYJNYCH

- WSPÓLNE ZAPLECZE TECHNICZNE (TECHNOLOGICZNE)

- WODÓR 10% / ARGON 90%10%H2
90%Ar

N2
SiH4

RW - REGAŁ Z WANNĄ WYCHWYTOWĄ

- POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

- OKNO Z FUNKCJĄ ODDYMIANIAOD

Skala:ul. BISKUPIA 14/10; 31-144 KRAKÓW
TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

Temat: Tytuł rysunku:

RZUT KONCEPCYJNY LABORATORIUM EPITKASJI / FOTONIKI (PIWNICA, BUDYNEK NR 7)
Jedn. projektowa:

Remont i budowa Centrum Kompetencji Mikroelektroniki i Fotoniki II
Data:

marzec 20251:100

AutoCAD SHX Text
650

AutoCAD SHX Text
650

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
333

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
420

AutoCAD SHX Text
296

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
450

AutoCAD SHX Text
292

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
450

AutoCAD SHX Text
292

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
650

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
296

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100


	Sheets and Views
	7_poziom -1


